
——武汉理工大学——
单位代码：10497 地址：武汉市洪山区珞狮路 122 号 邮政编码：430070

联系部门：材料科学与工程国际化示范学院（材料与微电子学院）研工办

电话：027-87733690 传真：027-87651779

学科、专业名称（代码）

及研究方向

拟招生

导师

拟招生

人数
考试科目 备注

002 材料科学与工程国

际化示范学院（材料与

微电子学院）

（Tel：87733690）

学术学位

080500 材料科学与工程

04 电子材料与器件

涂溶

章嵩

任龙

王涛

夏建龙

黄文超

刘勇

陈文

麦立强

沈杰

王学文

晏梦雨

张联盟

吴劲松

王传彬

陈斐

孙丛立

徐宁

刘韩星

沈忠慧

唐新峰

张清杰

官建国

赵文俞

柳伟

谭刚健

拟招收人数

8人

①2001 专业基

础综合（笔试）

②3001 专业面

试

（包括但不限于

微电子材料、微电

子器件、光电子器

件、微纳加工与制

造、器件封装与检

测、集成电路设计

与仿真、功能芯片

等）



学科、专业名称（代码）

及研究方向

拟招生

导师

拟招生

人数
考试科目 备注

专业学位

085600 材料与化工

04 材料工程 涂溶

章嵩

任龙

王涛

黄文超

刘勇

陈文

麦立强

沈杰

王学文

张联盟

陈斐

刘韩星

沈忠慧

唐新峰

张清杰

官建国

赵文俞

柳伟

谭刚健

拟招收人数

1人

①3001 专业面

试

（包括但不限

于第三代半导体

材料、光刻胶、器

件封装材料、微电

子材料与器件、光

电子材料与器件、

芯片设计与制备

等）

注：*表示该导师当年已接收直攻博或提前攻博的学生


	（包括但不限于第三代半导体材料、光刻胶、器件封装材料、微电子材料与器件、光电子材料与器件、芯片设计与

